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Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 400 Stlck
packaging unit: 400 pcs
B
8,8
24 x1=24
2,9
- R i B 8 Abspulrichtung - reel off direction
= ol ©w = C
— m\
QDD D DD S DDDD DD D DD
';- (] \ (] \ e \
6,1 N\ N\ RN\ —
. T8 1 PALIH PAL] P
: | | |
: D
27 < . | _ ///\\ _ ///\ _ ///\
et < : W/ OF OF
N Y/ (A — N (4 (W () :
. | | |
gz Qe F Qe F Qe F u
| | | |
n n /l
lo oq'r'lo or]'r|lo or]'r|lo orLPIWTjU\lo o‘]'[\llo oq'r'lo o‘U‘|lo o| N S w—/ w—/
O S DD DD DD DD DD DD DD
! E
16
Leiterplatten-Layout Vorschlag / PCB-layout proposal
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_ performance level 1
i = Kontaktbereich vergoldet
2 T T T T R R R ~N mating area gold plating
- Y Anschlussbereich verzinnt 2-6 um
1 = terminal area 2-6 um tin plating G
“ - Koplanaritat der Anschlisse < 0,1 mm
S § 025 | 0,86 g g coplanarity area of termination < 0,17 mm
0,36 < Zeichnung Spezifikation siehe ERNI Dokument 5.3.17
Drawing Specification according to ERNI Document 5.3.17
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